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芯联集成电路制造股份有限公司 

关于拟对外出售资产及技术授权的进展公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

一、已披露的拟对外出售资产及技术授权的交易概述  

芯联先进集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称  “芯联先进  ”）

作为“芯联 12 英寸车规级数模混合芯片制造项目”（以下简称“四期项

目”）的实施主体，拟建设一条 5 万片 /月的 12 英寸集成电路数模混合芯

片生产线。芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”、“芯联

集成”）在四期项目正式启动前，先行投入了研发资源并形成了相应的研

发成果，以加快关键技术验证与客户产品导入进程，为芯联先进独立运营

提供完整的专利权利依据支撑，保障项目平稳过渡与持续创新。鉴于芯联

先进现已具备独立承接该项目的能力与条件，芯联集成及其子公司芯联

越州集成电路制造（绍兴）有限公司、芯联先锋集成电路制造（绍兴）有

限公司（以下简称“芯联集成及其子公司”）拟向芯联先进转让并同步授

权实施与之配套的专利及非专利型专有技术，提升资源配置效率，推动四

期项目尽快实现产业化落地。2026 年 6 月 10 日公司第二届董事会第十六

次会议审议并通过《关于拟对外出售资产及技术授权的议案》，具体内容

详见公司于 2026 年 6 月 12 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指

定媒体披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于拟对外出售资产及

技术授权的公告》（公告编号：2026-025）。  

 

二、进展情况  

2026 年 6 月 29 日公司 2026 年第一次临时股东会审议并通过《关于

拟对外出售资产及技术授权的议案》。  



截止本公告披露日，交易各方已签署相关交易协议。根据协议约定，

芯联集成及其子公司将转让并同步授权实施与之配套的专利及非专利型

专有技术给芯联先进，交易价格为 12.11 亿元（不含增值税）。后续交易

双方将继续按照合同约定，完成交易标的所有权转让、授权许可、款项支

付等相关手续。  

 

三、对上市公司的影响  

本次对外出售资产及技术授权的事项有利于进一步提升公司资源配

置效率，保障四期项目平稳过渡与持续创新，推动项目尽快实现产业化落

地。本次资产出售及技术授权事项将对公司 2026 年净利润产生积极影响，

具体以公司年审会计师审计确认后的结果为准。  

公司将按计划继续推进本次交易的相关工作，后续将根据相关事项

的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。  

 

特此公告。  

 

芯联集成电路制造股份有限公司董事会  

2026 年 6 月 30 日  

 


